
参展申请表格

上海国际先进电子材料产业展览会

Shanghai International Advanced

Electronic Materials Industry Show

2026 年 10 月 12-16 日

国家会展中心（上海）

主办方将根据实际情况对下述申请予以考虑，最终展位面积以参展合同为准。

请详细填写该表格内容后盖章并回传，报名截止日期（2026年 8月 20日）。

电话：021-58223855 E-mail：cimp.chenghong@vip.163.com

单 位

名 称

中文

英文

通 讯

地 址

中文

英文

联系人: 职务/部门：

电话: 手机:

E-mail: 公司网址:

参展展品  半导体材料  电子专用精细化工与高分子材料

 电子锡焊材料  光电子材料  真空电子器件金属材料

 电子陶瓷材料  电磁防护材料  磁性材料

 电池材料  电子铜箔材料  电子材料制造设备及检测设备

 电子材料包装  电子粉体技术  其他

请选择并填写下述合适的展位/展台

方 案  境内企业  境外企业 申请面积 m
2

室内标摊（9m
2
起定） 人民币 18000 元/个 人民币 27450 元/个

室内光地（36m2 起定） 人民币 1800 元/㎡ 人民币 2450 元/㎡

标摊&光地：双面开口加收 20%费用，三面开口加收 25%费用，四面开口加收 30%费用

参展单位负责人签字 日期 参展单位盖章
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